FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: 31.01.2020

Procedura de chizitie nr.: ocds-b3wdp1-MD-1579338818087
Anunt de participare nr.:

Catre: Procuratura Generala

”Moldtelecom” S.A. declara ca:

. Au fost examinate si nu exista rezervari fata de documentele de licitatie, inclusiv modificarile.
. ”Moldtelecom” S.A. se angajeaza sa presteze, in conformitate cu documentele de atribuire si
conditiile stipulate in specificatiile tehnice si pret, urmatoarele servicii Servicii publice de
comunicatii electronice.

. Suma totala a ofertei pe o perioadd de 11 luni fard TVA constituie:

305 250 (trei sute cinci mii douasute cincizeci) lei.

. Suma totala a ofertei pe o perioada de 11 luni cu TVA constituie:

366 300 (trei sute sasezeci si sase miitrei sute) lei.

. Prezenta ofertd va ramine valabila pentru perioada de timp specificatd in FDA3.8., incepind cu
data-limita pentru depunerea ofertei, in conformitate cu FDA4.2., va ramine obligatorie si va
putea fi acceptata in orice moment pina la expirarea acestei perioade;

In cazul acceptrii prezentei oferte, “Moldtelecom” S.A. se angajeazi si obtind o Garantie de
buna executie in conformitate cu FDAB, pentru executarea corespunzatoare a contractului de
achizitie publica.

. Nu sintem 1n nici un conflict de interese, in conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din
03.07.2015 privind achizitiile publice.

. Compania semnatara, afiliatii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor
ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile in baza prevederilor legislatiei in
vigoare sau a regulamentelor cu incidentd in domeniul achizitiilor publice.

Nume: lurie Cojocaru

In calitate de: Specialist principal

Ofertantul: Moldtelecom S.A.

Adresa: MD-2001, bd.Stefan cel Mare si Sfint, 10, mun.Chisindau, Republica Moldova

Data: 31.01.2020

Digitally signed by Cojocaru lurie
Date: 2020.01.29 14:17:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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